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盲孔成品

D-RD-041-25

彭慧琼

周家乾

周智宸

A2

半成品料号：

2.0(点胶起始点)

2.0(点胶起始点)

(点胶中间区域)

SCALE 2:1  

一线胶点胶宽度

（最小值需覆盖住 金手指）

RoHS2.0无卤

保密等级(秘密)

符合客户

环保要求

符合《

有毒有害物质管控标准》

2.88±0.08点胶内径

一道胶与下片同心度为0.1max
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.
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二道胶点胶图

第二道胶点胶内径不小于第一道胶，

铁框孔与第一道胶同心度为0.1max

 Detail A  Scale 2:1

单层玻璃点胶区域位置标示示意图

点硅酮胶摊开后区域标示：

X1（点胶区域~玻璃边缘）0.8mm MAX管控，不允许溢胶；

X2（点胶区域~铜箔边缘）1mm MAX管控，不允许上MFPC；

Y1（点胶区域~CF边缘）0.4±0.2管控，不允许上CF,高度不超过POL，

不能上POL；

Y2（点胶区域~玻璃边缘）0.4±0.4管控，不允许溢胶；

Zl(点胶区域~CF R角边) 2.0mm MAX管控，不允许溢胶.

胶水与盖板接触面积内饱和度70%以上
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 Detail B Scale 10:1  Detail B Scale 10:1

Z1

软件确认部分:

2.是否烧录Gamma(可多选):

烧录动态3 Gamma

烧录固定3 Gamma

烧录动态one Gamma

烧录固定Gamma

烧录亮度

烧录VCOM

烧录全代码

1.软件ID:DAh=0X00、DBh=0X80、DCh=0X01

 B-B

CG丝印效果图

 LCM Notes：

1. Display Type：6.72"，FHD，TFT/ ；DISPLAY MODE：Normal Black；

2. LCD:BOE BS067XMQ-L17-6Q00/01/02/03 ，  ；Driver IC:NT36672SH-DP；

3. Backlight：18 Chip-White LED（高色域）， ；

4. Luminance（with CG）： 720cd/m2（Typ.），600cd/m2（Min）(中心点亮度)；

IF=20mA/LED， 2.8Vtyp 3.0Vmax；

5. White:0.3061±0.03；y:0.3187±0.03(试产阶段公差管控±0.02) ；

6. Viewing Angle L/R/U/D：80/80/80/80°（CR>10）；Contrast Ratio： 1000min 1400 typ;

   NTSC:Min 75%,Typ:80% (CIE 1931)  ,均匀性：9 points，Min:80% ;

7. General Tolerance：±0.20；

   Unless Otherwise Specified Tolenrance of Radius：±0.3；

9. Connector Type： BTB型号： WP27D-P060vA3 , OK-118RM030/2-35；
10.Interface Type：Mipi  4Line ；

11.CPK Control Dimension：CPK≥1.0；带序号的为全测尺寸；*重点尺寸；（）参考尺寸；

12. Flatness≤0.3mm；

13. Recommended Cellphone Window Size：0.2mm from LCD A.A；

14. 建议整机机壳与模组避让 0.3mm Min；

15. AF Coating on CG front surface；

16. LCM outline 长度方向测量左/右 2 点；宽度方向测量上/中/下 3 点；厚度方向测量 5 点；

17.MIPI阻抗：100±10Ω；采用化镍金表面处理工艺，镍厚2.5～6um，金厚0.05～0.11um。

18. CG 保护膜撕膜静电 ≤500V(测试时不可有离子风机吹拂）；

19.ESD(裸屏)：接触±4KV，空气±8KV；

20.符合RoHS2.0/Reach HF要求，环保要求为Ⅰ级（无卤欧盟环保）eW18 Specification (V6)文件

21.《MSP-L-008-001 有毒有害物质管控标准 》

22.OPERATING TEMP: -20°C~70°C；STORAGE TEMP: -30°C~80°C；

FPC弯折突出位，整机注意避空！

FPC弯折出货,盖板面朝下

BLU LED Circuit:6S-3P 

IF=20mA/LED*3=60mA， 2.8Vtyp 3.0Vmax

点八字型银浆，银浆要接触偏光片

   单层区点胶,高度不能超过CF不能上IC

*1.36±0.1( 背光铁框-CG油墨 )

*一线胶点胶宽度0.6max，

高度不超过 TFT 玻璃

0.12±0.03(FPC)

0.10(OCA)

CPK>=1. 3311

*0.60±0.05（CG）
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1.26±0.08(LCM)

71.38±0.15(TFT)
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*71.78±0.10(LCM OUTLINE)
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*0.20±0.15(CG VA-LCD AA)
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FPC弯折区覆盖膜开窗后刷

绿油软化，增加FPC柔软性

4-1.00±0.3(2.5D)

遮光麦拉与 间隙0.1mm Max，

遮光麦拉上 ＜ （遮光麦拉上

部分不可挡住 功能孔，

需要轻抚使之往 边缘靠拢，麦拉厚度 ）

漏光标准： 漏光不允许
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SUS304 H 0.3t+0.05t胶(压合后)
接地阻抗<3Ω,钢片不允许超FPC外形

7.025±0.15
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撕除出货

双面带胶导电布  T=0.05

不撕除出货

SUS304 H 0.3t+0.04t胶(压合后)
接地阻抗<3Ω,钢片不允许超FPC外形

1.CG材质： 熊猫MN228  2.5D T=0.60mm

2.强化参数：CS≥700Mpa DOL≥40um CT≤67Mpa

3.表面硬度：≥7H （1000g）；

4.材质参数：透过率≥91%  Haze≤1%  光弹系数：27.2nm/cm/MPa 折射率：1.51

5.盖板单体小球冲击：0.2J，64g钢球，高度32cm，冲击9个点（按照距VA区内缩15mm测试），每点冲击1次

6.四轴弯曲：X轴4PB≥600Mpa（上跨距20mm下跨距40mm,四杆直径6mm,下压速度10mm/Min）

7.油墨要求：油墨区域高温高湿（ 60℃，95%RH，240H）&水煮实验（100℃，30min）后主体油墨百格≥4B

             IR孔单边外扩0.6mm镂空，油墨总厚度≤15um；

             摄像头孔外扩0.3mm镂空，CG单体油墨区域表面能≥36达因，

             油墨边缘不可堆黑，底色区域不可透光；

8.OD值：OD值≥5.0

9.油墨阻抗值：每层油墨任意距离 10MM两点间的阻抗值＞1000兆欧姆

  （确认为12KV ESD测试之后）油墨总厚度≤15um

10.全贴合模组CG盖底油墨表面达因值≥34Dynes(德国Arcotest 达因笔，酒精擦拭5s

   不收缩)&贴合面视窗区达因值≥32Dynes

11.CG加工工艺：盖板四周棱抛 :抛光量单边＞0.015mm，放大镜100倍检验无明显砂轮印及裂纹；

12.摄像孔干涉条纹：≤8条, PV值≤1

15.IR孔透过率出货全检,透过率测试仪;广照903

16.水煮前后功能孔透过率皆满足规格

17.CG环境光孔透过率需满足在终端标准片的测试范围内（上下限标准片由终端提供）

18.特殊要求：表面AF处理，初始水滴角度≥110°，使用0000#钢丝绒，压力 1kg，压力

    面积=10mm*10mm，移动距离约25mm，测试速率 60cycles/min，测试 2000cycles

   （来回算 1 cycle）；试验后水滴角≥100°。动摩擦系数≤0.05

19.操作储存温度：操作： -30℃～70℃,10%~90%RH；储存：-40℃～80℃,40%~65%RH

20.标注说明：CPK标注尺寸要求管控：CPK≥1.33单机台,CPK≥1.0混合机台，单机台

   参考尺寸:( ), 未注公差尺寸:±0.2,IQC检验尺寸：球标序号

21.环保要求：符合《MSP-L-008-001有毒有害物质管控标准》

22.单CG翘曲度≤0.3mm;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

G1

53

54

55

56

57

58

59

60

LCM_DP3

LCM_DN3

GND

LCM_DP0

LCM_DN0

GND

LCM_CLK_P

LCM_CLK_N

GND

LCM_DP1

LCM_DN1

GND

LCM_DP2

LCM_DN2

BPI_BUS25

LTE_VFE28

BPI_BUS9

BPI_BUS8

BPI_BUS7

HP_EINT

MIC_P

LCM_ID_IN

VIBR_PMU

USB_TYPEC_CC2

USB_TYPEC_CC1

AU_HP_R

AU_REFN

AU_HP_L

GND

GND

AU_VIN0_P

AU_VIN0_N

AU_MICBIAS0

GND

USB_DP

USB_DM

GND

LCM_RSTN

LCM_FMARK

FM_N

FM_ANT_P

VIO18_PMU

LCM_AVEE

LCM_AVDD

LED-

NC

LED+

GND

GND

VCHG

VCHG

G1

G2

G2

CON_SPK_N

CON_SPK_N

CON_SPK_P

CON_SPK_P

GND

TP_SPI_MISO

TP_SPI_CS

CTP_INT

CTP_RST

TP_SPI_SCLK

TP_SPI_MOSI

GND

49

50

51

52

定

义1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

30 PIN定义

LTE_VFE28

BPI_BUS9

BPI_BUS8

BPI_BUS7

HP_EINT

EAR_JACK_GND_SUB

MIC_P

GND

VIBR_PMU

USB_TYPEC_CC2

USB_TYPEC_CC1

BPI_BUS25

AU_HP_R

AU_REFN

AU_HP_L

FM_ANT_P

FM_N

GND

USB_DM

USB_DP

GND

CON_SPK_P

CON_SPK_P

CON_SPK_N

CON_SPK_N

GND

AU_MICBIAS0

AU_VIN0_N

AU_VIN0_P

GND

31 GND

32 GND

33 GND

34 VCHG

35 VCHG

36 VCHG

(
1
2
1
.
0
8
)

(18.08)

硬件ID确认部分:

预留电阻焊盘不打件
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(注意:只做区域标示，不做丝印)

光距感接受孔，半透黑隐藏效果

第一层IR油墨：7±3% @550nm；@850nm&940nm≥80%

第二层均光油墨：40±5% @550nm

综合透光率：可见光550nm 2.1±1.4%

        红外光850nm，940nm≥40%

（综合FOV大于30°，实际提供样品，

整机测试确认FOV）

光距感发射孔，半透黑隐藏效果

可见光550nm 透光率4%-10%

红外光850nm、940nm透光率≥85%

石墨片撕手，撕除出货

更新焊盘位置高度、复合铜箔外形、背光石墨片外形，

更新模组色度要求，更新盖板孔透过率要求,更新BOM表
20250618

更正均一性位置中心亮度描述 20250725
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